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a Tavoer de Don Venaneio LOPEZ Uz CERALIOS, de naciocnali-

dad aspafiola, rasidente en Barcelona, calle Lincola, 29,

0D PPROCIOTMIZNTO PARA LA PABRICACION DE PLACAS LisTALI-

CAS AUTQADHESZITASY.

MIMORIA DESIRIVTIVA

Ta presents invencidn se refisrs a un procedimien-
to especialmente asitudiado para la fabricacidn de placas
metalicas autoadhesivas, es decir, gue tienen la opropie-

Gad de poderse adherir directementes sobrs cmnalquisr su-
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verficie, tal como superficies metslicas, de wmadera, vi-
trificadas, camaltadas, etc.

Como es sabido, en muchos casos se raguiere la
Tijacidn de placas metalicas sobre dichas superiicies
(fijacién de placas de caracteristicas en motores y ma-
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quinas, seffalacion ds butacas en espectaculos piblicos,
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marcado de manufacturados y similares), lo que represen-
ta, genewvalmente, 2l tener gue sujetar dichas placas por
madios que afzctan a la integridad de las proplas super-
ficiss, tales como remaches, torniilos o anadlogos, todo

8llo en detrimente, tanto de la placa y supsrficie de

jacinn, como de la presentaciodn del conjunto, que que-
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da notablemente alterada.

Mediante el proceso objeto de la invencion, se
logra formar unas placas autoadhesivas, les cualgs, gra-
cias a su constitucion, pueden ser fijadas sobre aquellas
superficies como una simple etigueta engomada, lo que,
como es natural, tiene una gran importancia, sn los ca-
sos antszdichos y abre un campo inmenso de aplioaci5n a
dichas placas metdlicas.

£l procedimiento objeto de la invencion consis-
te esencialmente en pariir dz chapas ds aluminio oxidado
electroliticamente, coloresailas convealentements y de es-
pesor variable, de scuerdo con la aplicacion que deba

ener, sobre cuyas chapas se imprimiran los disefios ¥

ot

leyendas adecuados, procediendo luego a rgcubrir la su-

perficie da su raverso con una capa de un material adhe-
sivo de composicidn especial a base de cauchos sintéti-

cos disueltos en determinados solventes ofgénicos de ti~
po cetonico y Astares.

La aplicacion de esta capa de material adhesivo
puede realizarse por cualguier procedimisento apropiado,
tal como mediante cilindro alimentedo en continuo desde

un deposito adscuado,pincel, pistola asrogréfica o similar,
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cuidato sieipre de que la capa depositada tenga un

({)

25 :eso0r lo mas unifopime posible.
Una vaz aplicads dicha capa adhesiva, se pro-
ede al secado natural o forzado de la miéma, con lo
que se lograrad la evaporacidn de los solventes conteni-
dos en la composicion formandose entonces por recrista-
lizacion y orientacisn molacular a la temperatura am-
biente, el compuesto adhesivo, wermanente.

Finalinente, las chapas asi preparadas son corta-
das mediante cizalia o matrices, de acuexdo con la for-
ma que deban adoptar las placas metalicas para su apli-
cacion especifica.

Para la fijacidn de las indicadas placas asi
preparadas, se procede a una reactivaciin de la capa ad-
hesiva seca por madio de solventes orgénicos'de caracte-
risticas analogas a los utilizados para la preparacion
de la misma, s jecir cetdnicos o dsta ares, como también
por calor, con lo gue aguella capa recobrara propiedades
de adhesividad, pudiendo fijarse la placa entonces por
simple presidn sobre el objeto que se dessa

Se comprende que seran indevendientes del objeto
de la invencidon los materiales, formas y dimensiones de
las placas obtenidas, superficies a que las mismas se
adhieren, aplicaciones generales de dichas placas, y en
an general, todos cuantos detalles accesorios puedan pre-
sentarss, siemprs que no aparten al conjunto de su esen-

ciglidead.
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Se reivindica como objeto de la presente patente
de iavencidn:

1. Frocedimiento para la fabvricacion de placas
metédlicas autoadhesivas, cue consiste esencialments en
vartir de chapas de aluminio, de dimensiones adscuadas,
las cuales son somatidas inicialmente 2 oxidagcidn elec-
trolitica y colorzado, imprimiendo en las mismas los gra-
ficos y leyendas pertinentes y pasando luego a depositar
en su cara posterior una capa de un material adhesivo a
base de cauchos sintéticos disuzltos en disolventes
organicos de tipo cetdnico y ésteres, tras de lo cual se
seca la capa adhesiva natural o forzadaments, hasta lo~
grar la evacuacidn total de los disolventes contenidos
en el adhesivo, formandose entonces por recriminacidn y
orientacidn molecular el compuesto adhesive permansnte,
pasendo después al troqueladn de las chapas segin la
forma que deban presentar para su aplicacion ulierior.

2. Procedimisnto para la Tabricacinn de placas

matalicas auntoadhzsivas.

7

La presente memoria consta de cuatro hojas folia-

das, escritss a maguina por una sola cara.

Barcelona, a 8 de mayo de 1959.

Vengned OP8Z D3
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